附件

重点新材料领域专家推荐表

单位名称（公章）：   

	序号
	姓名
	工作单位
	职称
	职务
	是否

在职
	专业领域
	手机
	邮箱
	身份证号
	分类标识

	示例
	张三
	***大学
	教授
	院长/
中科院院士
	是
	高温合金
	13*********
	***@126.com
	110***************
	高温合金塑性成型
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注：1. 工作单位：应填写规范全称；

2. 分类标识：应从列出类别中选择，最多选填3项；分类标识应填写规范；

3. 可选的分类标识包括：

（1）高温合金：变形高温合金、铸造高温合金、粉末冶金高温合金、高温结构材料、高品质高温合金、高温高熵合金、高温金属间化合物、高温合金精密铸造、高温合金粉末冶金、高温合金塑性成型、高温合金粉末制备、高温合金增材制造、高温合金定向凝固、高温合金单晶叶片、高温合金整体结构件、高温合金返回料再利用；

（2）高端装备用特种合金：特种合金、高强韧合金、耐热合金、耐蚀合金、钢铁、有色金属、服役安全、评价表征、制造流程、金属再生；

（3）高性能纤维及复合材料：聚丙烯腈基碳纤维、高性能有机纤维、高性能陶瓷纤维、纤维预制体、碳纤维树脂基复合材料、陶瓷纤维复合材料、轨道交通轻量化、汽车轻量化、风电叶片、航空轮胎、抗冲击防护、碳纤维装备、检测与标准；

（4）特种高分子材料：聚烯烃、弹性体、聚丙烯、聚乙烯、丁腈橡胶、丁苯橡胶、丁二烯橡胶、高分子膜材料、分离膜材料、聚乙烯醇、生物基高分子、阻燃聚酰胺；

（5）电子信息材料：新型显示、印刷OLED、印刷QLED、TFT、Micro-LED显示、激光显示、射频半导体材料和器件、功率半导体材料和器件、超宽禁带半导体材料和器件、宽禁带半导体光电子材料和器件、滤波器材料、高速通信用激光放大与调制材料、碳化硅、氮化镓、抗辐照半导体、集成电路材料用原辅材料、封装基板用原材料；

（6）稀土新材料：湿法冶金、火法冶金、磁性材料、发光材料、催化材料、陶瓷材料、高纯材料、储氢材料、金属及合金、永磁电机；

（7）材料基因工程：材料高通量计算设计、材料高通量制备、自主实验、高效表征、服役性能高效评价、材料数据库、材料大数据技术、材料数字孪生、材料数据标准、材料数据质量评价。




